
 

 

 

Programa de Intercambio Académico 
Convenios específicos de movilidad 

Convocatoria 2018-3  

Facultad Programa Universidad  País  

Facultad de 
Diseño 

Arquitectura 

Universidad Anáhuac México 

Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente ITESO  

México 

Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla  

México 

Escuela de Arquitectura Isthmus 
Norte  

México 

Instituto profesional DUOC UC  Chile  

Universidad Andrés Bello Chile  

Universidad Católica de Valparaíso  Chile  

Universidade Federal do Piauí  Brasil  

Universidad de Lima Perú 

Facultad de 
Derecho 

Derecho 

Universidad Anáhuac México 

Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente ITESO  

México 

Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla  

México 

Universidad Andrés Bello Chile  

Universidad Gabriela Mistral Chile  

Universidad Católica de Valparaíso  Chile  

Universidad de Siena  Italia  

Universidad de Valencia  España  

Universidade Federal do Piauí  Brasil  

Universidad Autónoma del Perú Perú 

Universidad de Lima Perú 

Facultad de 
Ciencias 

Económicas y 
Administrativas 

Economía 

Universidad Anáhuac México 

Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla  

México 

Instituto profesional DUOC UC  Chile  

Universidad Andrés Bello Chile  

Universidad Gabriela Mistral Chile  

Universidad Católica de Valparaíso  Chile  

Universidad de Siena  Italia  

Universidad de Valencia  España  

Universidade Federal do Piauí  Brasil  

Universidad de Sao Paulo  Brasil  

Universidad de Lima Perú 



 

 
 

Facultad de 
Psicología 

Psicología 

Universidad Anáhuac México 

Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente ITESO  

México 

Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla  

México 

Universidad Gabriela Mistral Chile  

Universidad Católica de Valparaíso  Chile  

Universidad de Valencia  España  

Universidade Federal do Piauí  Brasil  

Universidad Autónoma del Perú Perú 

Universidad de Lima Perú 

 
Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería Civil 

Universidad Anáhuac México 

Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente ITESO  

México 

Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla  

México 

Instituto profesional DUOC UC  Chile  

Universidad Andrés Bello Chile  

Universidad Católica de Valparaíso  Chile  

Universidade Federal do Piauí  Brasil  

Universidad de Lima Perú 

Ingeniería de 
Sistemas y 

Computación 

Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente ITESO  

México 

Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla  

México 

Instituto profesional DUOC UC  Chile  

Universidad Andrés Bello Chile  

Universidad Gabriela Mistral Chile  

Universidad Católica de Valparaíso  Chile  

Universidad de Siena  Italia  

Universidad de Valencia  España  

Universidade Federal do Piauí  Brasil  

Universidad Autónoma del Perú Perú 

Universidad de Lima Perú 

Ingeniería 
Electrónica y 

Telecomunicaciones 

Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente ITESO  

México 

Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla  

México 

Instituto profesional DUOC UC  Chile  

Universidad Andrés Bello Chile  

Universidad Católica de Valparaíso  Chile  



 

 

 

  
 
 

Ingeniería 
Electrónica y 

Telecomunicaciones 
 
 

Universidad de Siena Italia 

Universidad de Valencia España 

Universidade Federal do Piauí Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniería Industrial 

Universidad Anáhuac México 

Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de 

Occidente ITESO 
México 

Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla 

México 

Instituto profesional DUOC UC Chile 

Universidad Andrés Bello Chile 

Universidad Gabriela Mistral Chile 

Universidad Católica de 
Valparaíso 

Chile 

Universidade Federal do Piauí Brasil 

Universidad de Lima Perú 

 


